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PATENTE DE INVENCION

Que por veinte afios para Espafia y sus Provincias de Ul
tramar se solicita, a favor de THE NATIONAL CASH REGISTER
COMPANY, de nacionalidad Eé’cadounidense, domiciliado en Day-

ton, Ohio(Estados Unidos) por:"UN PROCEDIMIENTO PARA ADHERIR

PARTICULAS DE MATERIAL SOLIDO A UN SUBSTRATO POR MEDIO DE UN

LIGANTEY .
Memoria Descriptiva

Esta inireﬁcidn, se refiere a un método de- adherir par-
ticulas de material sdlido a un substrato por medio de un mag
terial lizante.

Los métodos conocidos de recubir r de #al manera un

substrato incluyen la aplicacidn al substrato de una lechads
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o dispersidn de las partfculas en una disolucidn del materilal

ligante, que a continuacidn se seca, y tambidn la aplicacidn
al substrato de un recubrimiento de ligante al que son apli-
cadas las cdpsulas mientras el ligante estd en msdddo humedo
0 pegajoso,

Estos métodos malgastan material ligente y es muy difi-
cil su control para producir una distribucidn uniforme de las
partfculas en el substralo.

en particular, es dificil o caro producir por los méto-
dos conocidos una Vnica capa de particulas, y las particulas
tienden a ser osourecidas por esceso de material ligante, lo
que puede ser inadmisible en muchos casos, tal como en dispo—
sitivos de exhibicidn donde las particudas forman parte de un
Jrezado visihle.

E1l mdtodo de esta invencidn permite un mejor control
con respecto & la cantifiad de material ligante utilizado, y
puede usarse pare producir recubrimientos de particulas de
una o mtliples capas que tengan un elevado grado de unifor-
midad con oscurecimiento relativamente pequefio de las particu

las por el ligante,
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Por consigulente, la invencidn proporciona un proce-
dimiento para adherir particulas de material sflido a un subsg
trato por medio de un ligante, en el cual las partfculas cu~
bierta cada una separadamente con material ligante pelimero
gdlido, son aplicadas al substrato, siendo reblandecido el
material ligante para adherirrlas particulas al substrato y
giendo después vuelto a solidificar.

El substrato utilizado en la prdctica de la presente
invencidn puede ser de cualquier material sdlido, Puede con-
sigtir en hojas, tales como hojas de papel o rollos de tela
o pldstico, puede tener forma de planchas o trozos macizos, tg
les como blogues o cajas o bolas, el sustrato puede ser una
superficie tal como un suelo, pavimento o pared. Puede tener
una superficie lisa o irregular, la unica exigencia es que
el substrato, en aplicacidn del procedimiento de la presente
invencidn, debe ser capaz de resistir la elevacidn de tempera
tura que puede presentarse durante el proceso;

Pars desarrollar el procedimiento de la presente inven~
cidn todo lo que se requeire es que las particulas, por enci-

ma y por debajo del substrato a ser rscubierto, estén cubier—
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tas con algin material lisante sélido apropiado. Las particu
las a usarse pueden ser irregulares o regulares, grandes o
pequefias, macizas o huecas, esféricas o no, dé material or-
gdnico o inorgdnico, cristalino o amorfo, y el tdrmino “par-
ticula de material sdlido", tal como se utiliza aqul compren
de cdpsulas que contengan materisl de ﬁdcleo 1fguido o sdéli~
do. En resumen pueden utidizarse en'el procedimiento de la
presente invencidn cualesquiera particulas solamente con la
condicidn de que se disponga de un material ligante susceptl
ble de reblandecimiento que moje las particulas y se adhiera
al méterial de substrato. En uua realizacidn preferida de la
presente invencidn, las particulas togen la forma de cdpsulas
diminutas en las que existe una pared de cdpsulas de material
polimero y un micleo o corazdn de cépsulas de material sdélido
0 lfquido diferente al material de la pared de la cdpsula.
Desde luego, en la utilizacidn de cdpsulas copo particulas a
ser recubiertas, la fase interna de la cdpsula no toma parte
en el proceso debido a gue solamente el material de la pared
de cdpsula hace contacto con el recubirmiento de adhesivo sug

ceptible de reblandecimiento. Aungue el tamafio de las particu
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las pueden variar considerablemente segin la conformacidn
del substrato a ser recubierto, las paritfculas que se han

mostrado como las mds iddneas en la prdctica de la presente

invencién, hasta sl presente, han tenido un temafio medio de

partifculs del ordend 400 g 2.000 micras de didmetro medio,

pero pueden utilizarse conefito en la prdctica de la presen—
te invencidn partfculas que. tengan un didmetro medio com-
prendido entre aproximddemente 100 210.000 micrasm, En el ca-
so en que las partfculas a ser recubiertas sean cdpsulas,
estas pueden ser proporcionadas a los tamsfios mencionados, ¥y
adicionalmente, contienen usuvalmente entre asproximd{damente
50 y 98 por ciento, en peso, de material de ndcleo de cdpsula
Un método preferido para recubrir las particudas con
material ligente es la utilizacién de un polvo del material
susceptible de reblandecimiento y la formacidn de un recu-
brimiento adherente del polvo sobre cé.da partfcula individual
gimplemente poniendo en contacto las particulas con el polvo
finamente dividido. Aungue se cree que el dvo de material
susceptible de reblandecimiento se adhiere mds eficazmente

a partfculas cuyas superficies son aislentes, esto es, cuyas
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superficies tienen caracteristicas dieldctricas, tales su-
perficies no son absolutamente necesarias para la prdetica
con dxito de la presente invencidn. Se prefiere un pdvo de
materisl susceptible de reblandecimiento en el gque los ta-
mafios finales de particula estén comprendidos entre sproxi-
madamente 0,5 y 3 micara & didmetro medio, Sin embargo, se
cree que el margen de tamafios de particulas de polvo elegi-
ble se extiende desde aproximademente 0,1 & aproximddamente
50 micras o tal vez ligeramente mayor.,

Se pueden utilizar otros métodos para recubir las par
tfculas con material ligante susceptible de reblandecimien-
t0. Uno de tales métodos eam simplemente sumergir las parti-
culas en una solucidn de disolvente del material deseado o
rociar las partfeoulas con ella, para proporcionar ung capa
continua y delgade de ligante & cada partfcula individual a
ser recubierta. Una caracteristica importante de este proce-
cimiento es que se necesita utilizar uns cantidad muy peque-
fia de material adhesivo. Es preferible en la prdctica de la
presente invencidn, para lograr mdxima accesibilidad de su-

perficies de partfculas y mdxima arfea de slineacidn de parti-
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utilizar una cantidad de matedial adhesivo que proporcione
unién adhesiva solo en los puntos de contacto entre las par-
ticulas y la superficie del substrato ¥y entre las particulas

entre sf, y ademds, que el material ligante en exceso no o~

.culta u oscurezca las partfculas adhesidas al substrato.

Los materiales ligantes utilizados al llever a la prdc
tica la presente invenqidn pueden ser cualesquiers de los
materiales bien conocidos y utilizados comunmente, Los ma-
teriales ligantes pueden ser termopldsticos o termoestables
siendo el criterio que el material debe ser fusible o reblan
decible, al menos una vez, en tal grado que pueda fluir cuan
do se calienta para realizar contacto adhesivo entre las par
tfculas y las superficies contiguas. Son ejemplos de mate-
riales termoestables: resinas glquidicas, resinas alflicas,
tales como el ftalato de dialilo y el isoftalato de dialilo,
resinag de aminas, tales como melamines y resinas que contie
nen urea, resinas epoxi, resinas fendlicas, polidsteres o
incluso resinas de poliimidas. Son ejemplos de materiales ter
mopldsticos: el polietileno de alta y baja densidad, el clo-

ruro de pdivinilo, el poliestireno, el polipropileno, el aocri
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lonitrilo-butadieno~estirenc, acrilicos, celuldsicos, ace~
tales, poliamidas(nylons), policarbonatosf dxidos de poli-
fenileno, y fluoropldsticos. En la seleccidn de un deter-
minado material ligante para utilizar en el presente proce-
dimiento, deben considerarse las caracteristicas humectantes
del ligante susceptible de reblandecimiento con relacidn 2l
substrato y a las particuias a ser recubiertas, y también,
debe considerarse el punto de fusidn, reblandecimiento o de
"fluencia". Para los fines de la presente descripeidn, la
expresidn “punto de fusidn®, se utilizard para significer
una temperatura a la cual el material se hace suficientemen~—
te capaz de flulr para proporcionar una unidn adherente en-
tre las partfculas y los cuerpos adyacentes con los que en—
tran en contacto, Los puntos de fusidn preferidos se encuen-—
tran en el margen de temperatura entre aproxim{damente 50 y
200 grados centigrado, pero pueden elegirse materiales con
cualesquiera puntos de fusidn con la sola condicidh de que el
substrato y las particulas resistan cuslesquiera limites de

temperatura exigidos en la prdectica del procedimiento de re-

cubrimiento.
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Se puede aplicar calor para fundir o reblandecer el
material ligante por cualesquiera medios convenientes o
disponibles, requiridndose solamente caddados de no dafiar

el substrato o las partfculas por exceso de temperatura.

. También debe tenerse cierto cuidado en evitar la elevacidén

de temperatura & un punto en que el material se descompon~
ga o resulte demasiado flufdo. E1 método preferido de fun-
dir el ligante es calehtar el subsitrato. El enfriamiento
del substrato que tenga particulas recubiertas sobre €1 pue
de tambidn lograrse de cuslquier manera conveniente tal co-
mo por immersidén en alguin medio fiuldo refrigerante o sim
plemente dejando permanecer el substrato caliente y cubier-
to de particulas en unaatmésfere que tenge una temperatura
inferior al punto de fusidn del material ligante suceptible
de reblandecimiento. En algunos casos pusde requierirse una
velocidad de enfriamiento tal que una alineacidén recubierte
de perticulas se congele relativamente deprisa con respecto
a su relacidn partfcula a particula.

Una alineacidén de particulas estrechamente compacta~

das, fabricada por el presente procedimiento comprende tan—
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t0 las uniones por adhesivo particuls a particula como las
uniones de adhesivo particula a sustrato que dejan expuesta
une, amplia zona de superficie de particula. Si se desea 0
requiere para algin uso o aplicacidn particular, puede expo
nerse incluso un drea superficial de partfculas mayor utili
zando un material flexible o rasgable como substrato al que
se adhlere solo lmperfectamente el material adhesivo suscep
tible de reblandecimiento. En algunas gplicesciones en gue
el drea superficial de partfonlas expuesta es aprecizlble,
tal como en el caso de partfculas de catalizador que han de
ser suministradas en forme de una alineacidn rigida o una
alineacidn en bloque de partfeulas unidas entre si, puede
wtilizarse un substrato flexible en forms de una pelicula
arrancable por encima para recubir las partfculas cubiertas
de adhesivo. Después'de las operaciones de recubrimiento,ca-
lentemiento y enfriamiento, la pelicula de substrato puede
ser arrancada dejando un cuerpo rigido unido adhesivamente
solo en puntos del contacto particuld a partfcula con una
canti dad minime de material ligente.

"En los dibujos adjuntoss
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Ia figura 1, es una representacidn ideal de las partl-
culas recubiertas de ligante susceptible de reblandecimiento
para utilizecidn en la prdetice de la presénte invencidn.,

La figura 2, es una represarkcidn ideal de las partf-

culas de la figura 2, despuds de haber sido sometidas al pro

cedimiento de la presente invencidn y despuds de haber si-
do unidas al substrato.

La figura 3, es una.representacidh ideal, en seccidn
transversal parcial, de una multitud de particulas recubier-
tas de ligante susceptible de reblandecimiento, sttuadas en
una Unica capa extendida sobre un substrato, antes de las o-
peraciones de calentamiento y enfriamiento del presente pro=-
cedimiento,

La figura 4, es una representacidn ideal, en seccién
transversal parcial de la multitud de particulas de la figu-
re. 3, despuds de gue se ha completado el presente procedi-
miento.

Ta figura 5, es una presentacidén de una alineacidn o
frente de particulas recubiertas o gxtendidas sobre un subse

trato, pretendidndose mostrar en este dibujo un substrato

- 11 -
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flexible tal como, por ejempld, una hoja abrasiva con parti

culas ablheridas a un soporte por el procedigiiento de la pre

sente invencidn, en una disposicién decorativa o suminis—

tradora de datos, sobre una pared, superficie de pavimento,
210 o un rdtulo exhibidor.

La figura 7 pretende representar una junta o similar
dispositivo de ldmina de interposicidn, Util para asegurar
un cierre hermdtico de superficies de piezas de trabajo coin
cidentes. Ia junte o dispositivo de ciérre hermdtico de la

215 figura 5, est{ provista de acuerdo con el procedimiento de

le presente invencidn y, en este caso, las partfculas podrian

ser cdpsulas que contengan un material sellante lfguido o

capaz de fluir, liberado por apdicacidn de presién en la uti

lizacidn por el usuvario del material de junta.

220 Y shora, para la descripcién mds especifica de los e~
lementos representados en las diversas figuras:

En la figura 1, se rppresente las particulas indivi-
duales 10 y también en la figura 1, estdn representadas dos
de las formas de material ligente para cubrir las particu-

225 las. El plvo lizante fusible o susceptible de reblandeci-
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miento 11 se miestra cubkiendo la partfcula de la izquierda
de la figura 1. Un recubrimiento continuo, en capa delgada
ligante susceptible de reblandecimiento o fusidn 12 se mues—
tra cubriendo la partfcula 10 de la derecha de la figura 1.
Estas particulas descritas estdn soportadas por el substrato
13 en la figura 1, pero no adheridas a €1, Ia figura 2 mues-
tra las particulas 1Q adheridas al substrato 13 y a otras
particulas 10 por material ligante 14 fundido y vuelto a so-
lidificaer. Bl material 14 fundido y vuelto a solidificar es
una consecuencia de la prdetica del procediniento de la pre-
sente invencidn bien sea en el polvo ligante 11 suoeptibie de
reblandecimiento o fusidn, bien.sea en la cape de ligante 12,
delgada y susceptible de reblandecimiento o fusidn. En las
figures 3 y 4, se identifican también por ndmeros los elemen-
Yos individuales pero se considera que su relacidén resulia e-
vidente de las anteriores descripciones de las figuras 1 y 2
¥ no se repetird. Debe notarse que en todas las figuras los
diversos elementos no estdn dibujados a escala. Los tamafios re
1atiyos, por ejemplo, de las partfculas de polvo 11, la capa de
termopldstico 12 y las particulas 10 no estdn representados

- 13 -
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de ninguna manera exacta porqﬁe los ‘tamafios de los elementos
pueden varier considerablemente en lo relativo a dimensiones
de uno a otro. Ademds, las particulas de las figuras 1-4 se
han reprdsentado como si estuvieran en relacidn exageradamen
te separada, tanto respecto gl substrato como a otras parti-
culas, tal relacidn de distanciamiento 88 necesaria para re-
velar con detaslle las carascteristicas de humectacidn entre
las partfoulas individuales y las superficies contigmas. Se
pretende que las figuras 5,6 ¥y 5, sean representgeiones de
bulto de productos de la presente invencidn y las partfculas
unidas individualmente son tan pequeilas en relacidn con el
temefio de su disposicidn total en cada dibujo que se consi-
dera como innecesaria la identificacidn de elementos indi-
viduales,

Los siguientes ejemplos especificos ilust?an realiza-
ciones preferidas de la invencidn.

EJEMPLO I, se describe en este ejemplo una realizacidn
preferida de la invencidn en la cual las particulas & ser re
cubiertas o extendidas son cdpsulas que contienen une fase

lfguida interior a la cdpsula(por ejemplo, cdpsulas que con-

- 4
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tienen un material hermetizante lIquido polfmero curable).
El margen de tamafio de las cdpsulas utilizadas en este ejem
plo es aproximadamente 500 & 850 micras de didmetro medio.

Se utiliza este margen de tamafio porque se ha encontrado

. que proporcions una disposicidn sustancialmente de capa Y-

nica de cdpsulas. Las cdpsulas pequefias tienden a formar ca

pas miltiples y de su uso resulia a menudo un aspecto exte-

rior irregular de la alineacidn extendida o recubieria, efec
Yo que debe ser a veces evitado,

El material ligante susceptible de reblandecimiento
por el calor, utilizado en el presenie ejemplo es un mate-
rial sélido, polfmero, que contiene epdéxidos. E1 material 1i
gante o3 triturado en forma de polvo que tlene un tamafio me-
dio de particulas comprendido entre aproxigddamente 0,5 y
aproximddamente 3 micras. El material tiene un punto aproxi-
mado de fusidn o reblandecimiento de 175 grados centigrados.
Se agitan eproximadamente 95 gramos de cdpsulas en un reci-
piente de tamafio apropiado con 5 gramos aproximadamente del
polvo ligante hasta que puede observarse un recubrimiento u-

niforme del polvo pegdndose a todas las cdpsulas. E1 pdvo no

- 15 -
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adherente se separa de las cdpsulas cubiertas de polvo ver
tiendo las mezcla de cdpsulas y polvo sobre un tamiz que
tiene aberturas de menos de 500 micras aproximadsamente. las
cdpsulas cubiertas con polvo son asi retenidas sobre el ta-
miz y el polvo suelto, no adherente escapa a través de la
290 malla para ser utilizado de nuevo posteriormnte, Las cdpsu-
las cubiertas pueden ahora ser extendidas sobre cualquiera
de diversos substratos, simplemente calentando la superficie
de un substrato a una temperatura por encima del punio de
fusiod del material es susceptible de f;uir, la pequeila can
295 tidad de ligan&e que estd pegada a las superficies de las cdp
sulas serd lanzada aparentemente por las fuerzas de tensidn
superficial, a los puntos de contacto entre las particulas
¥y el substrato y entre particulas adyacentes. EL material
ligante solidifica y, en este ejempli, endurec§ por reaccidn
3po g Imica y une alineacién estrechamente compactada y sustan-

cialmente de capa Unica de partifculas esencialmente esféri-

cas se adhiere a cuwalquier substrato gue sea elegido.

EJEMPLO II, En este ejemplo se construye un frente de

exhibicidn reflectante utilizando cuentas de vidrio recubier

305 tas de un material de polietileno de peso molecglar relativa

- 16 -
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mente bajo tal como el que vende Allied Chemical Corporation
New York, New York, E.E.,U.U. bajo la marca "A-C 8" y que
tiene un peso molecular de aproximadsmente 2,000 y un punto
de fusidn de aproximadamente 100 grados centigrados. Las
cuentas de vidrio, dentro de un margen de tamafio entre 1.000
¥y 1.500 micras aproximddamente, se dispersan en una disolucién
de polietileno disuelto en tolueno y son retiradas a conti-
nuacidn de la disolucidén, siendo evaporado el tolueno para
dejar un residuc del material de polietileno. Las cuentas de
vidrio recubiertas de podietileno son extendidas, en alguna
disposicidén informativa, sobre un substrato portador tal co-
mo uvna superficie de soporte metdlica o una superficie de
exhibicidn de madera. ELl material ligante se calienta a con-
tinuncidn, por ejemplo con una fuente de infrarrojos- bien
sea desde la superficie superior o la suferficie inferior de
una estructurs metdlica y, preferiblemente, desde la super-—
ficie superior de un cuerpo de madera.

EJEMPLO ITI, Se agitan particulas de sflice que tengan
un tamafio comprendido entre sproximddamente 200 y 400 picras

junto con un polvo finamente dividido de un material polime-

- 17 -



ro que contiene epdxidos, sdlido, fusible, termoestable y
disponible comercialmente. Las particulas cubiertas de polvo
se ssparan del polvo adhesivo libre por tamizado y dichas
particulas eubiertas de polvo son rociadas sobre hojas de
330 papel de elevada resistencia como preparacidn para un ciclo
de calentemiento. Las hojas recubiertas de partfculas son in
troducidas en un horno calentado a aproximadamente 1%5 grados
centfgrados y se mantienen las hojas a esa temperaturs duran-
te aproximddamente diez minutos, despu'es de cuyo tiempo las
335 partfculas de silice estdn sdlidamente adheridas entre si y
al substrato de papel fuerte.
BJEMPLO IV. Se cubren cdpsulas inclufdas en el margen
de tamafio de aproximadamente 500 a 550 micras de didmetro me-
dio con un material adhesivo termopldstico y se colocan sobre
340 un naterial de substrato en hoja a una profundidad de capa
miltiple. Se calienta el substrato por abajo en alguna confi-
guracidn deseada a una temperatura por encima del punto de fu
gidn del adhesivo. Se retira a continuacidn la fuente de calor

ve deja enfriar el substrato y lascdpsulas no adheridas son

345 sacudidas del substrato, que aparece como soporite de unz mul-

- 18 =
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titud de edpsulas conformadas al patrdén de calentamiento a-
plicado.
Evidentemente, respecto a lo descrito e ilustrado pue-
den introducirse en la prdetica cuantas modificaciones de de
350 talle por no alterar lo esencial de esta invencidn, tengan
cabida en el marco de las reivindicaciones que siguen:

N_20 T A

Que por vinte afios para Espafla y sus Provinecias de Ul-
tramar se solicita, deberd recaer sobre las siguientess

355 REIVINDICACIONES

12,~"BN PROCEDIMIENTO PARA ADHERIR PARTTCULAS DE HATE-

RIAL SOLIDO A UN SUBSTRATO POR MEDIO DE UN LIGANIEYCaracteri

zado por el heche de que las partfculas, cubiertas cada una
separadamente con un material ligante polimero sdélido, son

360 aplicadas al subsirato y el material ligante es reblandecido
para adherir las partfculas al substrato, y despuds es vuelto
a solidificar.

29 ,-"UN PROCEDIMIENTO PARA ADHERTR PARTICUDAS DE MATE~

RIAT SOLIDO A UN SUBSTRATO POR MEDIO DE UN LIGANTE) segun la

365 reivindicacién 1, caracterizado por el hecho de que las parti
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culas soq aplicadas en una configuracidn estrechamente com~
pacta sobre el substrate de madera que el reblandecimiento o
fusidn del material liiante haga que las particulas adyacen-
tes se adhieran una a otra asi como al substrato.

32 ,~"UN PROCEDIMIENTO PARA ADHERIR PARTICULAS DE MATE-—

RIAL SOLIDO A UN SUBSTRATO POR MEDIO DE UN LIGANTE", segun

las reivindicaciones 1 6 2, caracterizado por el hecho de

que el material ligante es reblandecido calentando el substra
to a unz temperatura por encima del punto de fusidén del mate-
rial ligante polimero.

42 ,-"UN PROCEDIMIENTO PARA ADHERIR PARTICULAS DE MATE-

RIAL SOLIDO A UN SUBSTRATO POR MEDIO DE UN LIGANTEY segun la

reivindicacidn 2, caracterizado por el hecho de gue las parti
culas que estdn adheridas entre sl son retiradas dsl substra-
to despuds de que el material ligante ha sido vuelto a soli-

dificar,

5¢ ,-"UN PROCEDIMIENTO PARA ADHERIR PARTICULAS DE MATE~

RIAL SOLIDO A UN SUBSTRATO POR MEDIO DE UN LIGANTEY segun

eualquiera de las precedentes reivindicaciones, caraclerizado

por el hecho de gue el material ligante se presenta en forma

i~

- 20 -
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de particulas antes del rebalndecimiento o fusidn.

62 ,~"UN PROCEDIMIENTO PARA ADHERIR PARTICULAS DE MATE

RIAL SOLIDO A UN SUBSTRATO POR MEDIQO DE UN LIGANTEY segun

le reivindicacién 5, caracterizado por el hecho de que el

‘ligante en parifculas tiene un tamafio medio de partfculas

de 0,5 a 3,0 micras.

79 ,~"UN PROCEDIMIENTO PARA ADHERIR PARTICULAS DE MATE

RIAL SOLIDO A UN SUBSTRATO POR MEDIO DE UN LIGANTEY segun
cualesquiera de las reivindicaciones 1 a 4,caracterizado
por el hecho de que el material ligante, antes del reblande
cimiento o fusiéh, se presenta en la forma de un recubri-
miento sustancialmente continuo sobre la superficie de las

particulas,.

82 ,-"UN PROCEDIMIENTO PARA ADHERIR PARTICULAS DE MATE

RTAL SOLIDO A UN SUBSTRATO POR MEDIO DE UN LIGANTE! segin

cualquiera de las precedentes reivindicaciones, caracteriza
do por el hecho de que las mencionadas partfculas tienen un

tamafio medio de 200 a 4.000 micras.

92 ,AUN PROCEDIMIENTO PARA ADHERIR BARTICULAS DE MATE-

RIAL SOLIDO A UN SUBSTRATO POR MEDIO DE UN LIGANTE} segun
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cualquiers de las precedentes reivindicaciones caracterizado
por el hecho de gque el material ligante es o incluye material

polfmero termoestable.,

10.~ "UN PROCEDIMIENTO PARA ADHERIR BARTICULAS DE MATE-

RIAL SOLIDO A UN SUBSTRATO POR MEDIO DE UN LIGANTE", segun
cﬁalquiera de las precedentes reivindicaciones, caracterizado
por el hecho de que las mencionadas particulas son cdpsulas
con paredes de polimero que contienen un ndcleo de material
1fquido y/o =dlido.

112.~" UN PROCEDIMIENTO PARA ADHERIR PARTICULAS DE MA-

TERIAL SOLIDO A UN SUBSTIRATO POR MEDIC DE UN LIGANTE!

T6do ello tal y como queda descerito y revindicado en
la presente memoria descriptiva, que consta de 22 hojas fo-
liadas y gecanograficas por una sola cara, a la que se acom

pafian los dibujos que la ilustran,
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